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科研基金申请表

项目名称：                        
项目负责人：                      
所在学校：                        
联系电话：                        
电子邮箱：                        
填表日期：           年          月
北京未来芯片技术高精尖创新中心综合办公室制
填  报  说  明

1．本表适用于2018年度北京未来芯片技术高精尖创新中心科研基金项目；

2．填表前，请先仔细阅读《北京未来芯片技术高精尖创新中心科研基金管理办法（试行）》；

3．项目申请表作为项目执行过程中检查、验收等管理活动的重要依据文件，由项目负责人如实、准确、认真填写；

4．本申请表一式两份，由申请人所在单位（校级）签署审核意见后报送北京未来芯片技术高精尖创新中心；

5．申请编号由北京未来芯片技术高精尖创新中心综合办公室统一编排。

	项目名称
	

	英文
	

	负责人姓名
	
	性别
	
	出生年月
	
	民族
	

	学位
	
	职称
	
	研究领域
	

	工作单位
	
	电话
	
	邮箱
	

	项目成员信息

	姓名
	出生年月
	学位
	工作单位
	职称
	项目分工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


一、基本信息
项目设计论证
	本部分内容包括项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键问题；拟采取的研究方案及可行性分析；本项目的特色与创新之处；年度研究计划及预期研究结果。（4000-8000字）



三、完成项目的条件和保证
	本部分内容包括相关研究基础以及项目负责人承担科研项目的情况。（3000-6000字）



四、项目小组经费预算

	序号
	经费开支科目
	预算金额（元）
	备注（计算依据与说明）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、预期研究成果

	主

要

阶

段

性

成

果
	序号
	研究阶段（起止时间）
	阶段成果名称
	成果形式
	承担者

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、推荐人意见

	推荐人签名：
                                                        年    月    日


七、申请人所在单位审核意见
	公    章： 
                                                        年    月    日


八、评审小组意见

	（至少5人，由中心科研基金项目负责人担任评审小组组长）：
姓名
签名
评审组长签名：

 年    月    日
                           


九、中心审批意见
	公    章：
                                                            年   月   日


